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	输入线电压保护
	LP3712AP增加了输入线电压保护，特别适合印度等电网不稳定国家的使用。芯片通过FB脚，实时检测输
	输入线过压保护公式：
	VINOVP是设定的输入线过压保护电压，VFB_VINH是输入线过压保护时FB检测阈值，nps是变压
	输入线欠压保护公式：
	保护功能
	PCB设计
	适当增加C引脚的铺铜面积以提高芯片散热。

